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一种多功能垫片

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能垫片，包括中

环氧导热绝缘胶膜层、上金属片、下金属片、上导

热硅胶吸波片层、下导热硅胶吸波片层、上环氧

导热绝缘胶膜层和下环氧导热绝缘胶膜层，所述

上金属片和下金属片分别与中环氧导热绝缘胶

膜层的上端面和下端面粘结，所述上导热硅胶吸

波片层与上金属片的上端面粘结，所述下导热硅

胶吸波片层与下金属片的下端面粘结，所述上环

氧导热绝缘胶膜层的下端面与上导热硅胶吸波

片层的上端面粘结，所述下环氧导热绝缘胶膜层

的上端面与下导热硅胶吸波片层的下端面粘结。

优点：产品兼具良好的粘结性、导热性、吸波性和

电磁屏蔽性。
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1.一种多功能垫片，其特征在于：包括中环氧导热绝缘胶膜层(1)、上金属片(2)、下金

属片(3)、上导热硅胶吸波片层(4)、下导热硅胶吸波片层(5)、上环氧导热绝缘胶膜层(6)和

下环氧导热绝缘胶膜层(7)，所述上金属片(2)和下金属片(3)分别与中环氧导热绝缘胶膜

层(1)的上端面和下端面粘结，所述上导热硅胶吸波片层(4)与上金属片(2)的上端面粘结，

所述下导热硅胶吸波片层(5)与下金属片(3)的下端面粘结，所述上环氧导热绝缘胶膜层

(6)的下端面与上导热硅胶吸波片层(4)的上端面粘结，所述下环氧导热绝缘胶膜层(7)的

上端面与下导热硅胶吸波片层(5)的下端面粘结。

2.根据权利要求1所述的多功能垫片，其特征在于：所述上金属片(2)为铜箔或铝箔，所

述下金属片(3)为铜箔或铝箔。

3.根据权利要求1所述的多功能垫片，其特征在于：所述上环氧导热绝缘胶膜层(6)、中

环氧导热绝缘胶膜层(1)和下环氧导热绝缘胶膜层(7)的厚度范围均在50um‑2mm。

4.根据权利要求1所述的多功能垫片，其特征在于：所述上金属片(2)和下金属片(3)的

厚度范围均在10um‑50um。

5.根据权利要求1所述的多功能垫片，其特征在于：所述上导热硅胶吸波片层(4)和下

导热硅胶吸波片层(5)的厚度范围均在0.5mm‑3mm。
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一种多功能垫片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及垫片领域，具体为一种多功能垫片。

背景技术

[0002] 现有的垫片通常是胶膜与铜箔或铝箔结合，垫片的性能不能满足吸波性能，原有

的具有吸波功能的又存在粘附力小、电磁屏蔽效率不佳的问题。

[0003] 例如公开号为CN111031776A的中国专利，公开了导热吸波垫片，为多层结构，包括

至少两层导热吸波层和至少一层导电柔性层，且至少有一层导电柔性层不在导热吸波垫片

的最外侧。上述的导热吸波垫片在导热吸波层间引入导电柔性层，所得导热吸波垫片的电

磁波吸收机制为电磁波→热量和电磁波→高频电流，其中导电柔性层对电磁波具有较强的

反射效果，使电磁波能反复穿透导热吸波材料从而提高导热吸波垫片对电磁波的吸收能

力，但是，上述的导热吸波片并不兼具较好的粘附性，不易与元器件保持长期的粘结，同时

不具有电磁屏蔽效果。

[0004] 鉴于此，有必要提供一种多功能垫片。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供的一种多功能垫片，有效地解决了现有垫片不同时兼具良好的粘

结性、吸波性和电磁屏蔽的问题。

[0006] 本实用新型所采用的技术方案是：一种多功能垫片，包括中环氧导热绝缘胶膜层、

上金属片、下金属片、上导热硅胶吸波片层、下导热硅胶吸波片层、上环氧导热绝缘胶膜层

和下环氧导热绝缘胶膜层，所述上金属片和下金属片分别与中环氧导热绝缘胶膜层的上端

面和下端面粘结，所述上导热硅胶吸波片层与上金属片的上端面粘结，所述下导热硅胶吸

波片层与下金属片的下端面粘结，所述上环氧导热绝缘胶膜层的下端面与上导热硅胶吸波

片层的上端面粘结，所述下环氧导热绝缘胶膜层的上端面与下导热硅胶吸波片层的下端面

粘结。

[0007] 进一步的是：所述上金属片为铜箔或铝箔，所述下金属片为铜箔或铝箔。

[0008] 进一步的是：所述上环氧导热绝缘膜层、中环氧导热绝缘膜层和下环氧导热绝缘

膜层的厚度范围均在50um‑2mm。

[0009] 进一步的是：所述上金属片层和下金属片层的厚度范围均在10um‑50um。

[0010] 进一步的是：所述上导热硅胶吸波片层和下导热硅胶吸波片层的厚度范围均在

0.5mm‑3mm。

[0011] 实用新型的有益效果：产品兼具良好的粘结性、导热性、吸波性和电磁屏蔽性。

附图说明

[0012] 图1为本申请的实施例所提供的多功能垫片的整体示意图。

[0013] 图中标记为：1、中环氧导热绝缘胶膜层；2、上金属片；3、下金属片；4、上导热硅胶
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吸波片层；5、下导热硅胶吸波片层；6、上环氧导热绝缘胶膜层；7、下环氧导热绝缘胶膜层；

具体实施方式

[0014] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本

实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0015] 如图1所示，本申请的实施例所提供的一种多功能垫片，包括中环氧导热绝缘胶膜

层1、上金属片2、下金属片3、上导热硅胶吸波片层4、下导热硅胶吸波片层5、上环氧导热绝

缘胶膜层6和下环氧导热绝缘胶膜层7，所述上金属片2和下金属片3分别与中环氧导热绝缘

胶膜层1的上端面和下端面粘结，所述上导热硅胶吸波片层4与上金属片2的上端面粘结，所

述下导热硅胶吸波片层5与下金属片3的下端面粘结，所述上环氧导热绝缘胶膜层6的下端

面与上导热硅胶吸波片层4的上端面粘结，所述下环氧导热绝缘胶膜层7的上端面与下导热

硅胶吸波片层5的下端面粘结。

[0016] 需说明的是，金属片特指铜或铝。

[0017] 实际使用时，将上环氧导热绝缘胶膜层6与发热元器件粘结，下环氧导热绝缘胶膜

层7与散热元器件粘结，使得发热元器件的热量依次通过上环氧导热绝缘胶膜层6、上导热

硅胶吸波片层4、上金属片2、中环氧导热绝缘胶膜层1、下金属片3、下导热硅胶吸波片层5和

下环氧导热绝缘胶膜层7和散热元器件。并且，上导热硅胶吸波片层4和下导热硅胶吸波片

层5兼具良好导热和吸波性能，上金属片2层和下金属片3层能够起到良好的电磁屏蔽效果。

[0018] 上述设计中，整个产品兼具良好的粘结性、导热性、吸波性和电磁屏蔽性。

[0019] 具体地：所述上金属片2为铜箔或铝箔，所述下金属片3为铜箔或铝箔。

[0020] 上述设计中，铜箔或铝箔具有良好的电磁屏蔽效果，应用在本申请中能够起到屏

蔽作用。

[0021] 具体地：所述上环氧导热绝缘胶膜层6、中环氧导热绝缘胶膜层1和下环氧导热绝

缘胶膜层7的厚度范围均在50um‑2mm。

[0022] 实际使用时，中环氧导热绝缘胶膜层1将上金属片2层和下金属片3层粘结，上环氧

导热绝缘胶膜层6与发热元器件粘结，下环氧导热绝缘胶膜层7与散热元器件粘结。

[0023] 上述设计中，上环氧导热绝缘膜层、中环氧导热绝缘膜层和下环氧导热绝缘膜层

的厚度范围均在50um‑2mm能够满足产品的薄型化要求以及粘附力的要求。

[0024] 具体地：所述上金属片2层和下金属片3层的厚度范围均在10um‑50um。

[0025] 上述设计中，上金属片2层和下金属片3层的厚度范围均在10um‑50um既能够起到

支撑作用又能够保证足够强的电磁屏蔽效果。

[0026] 具体地：所述上导热硅胶吸波片层4和下导热硅胶吸波片层5的厚度范围均在

0.5mm‑3mm。

[0027] 上述设计中，上导热硅胶吸波片层4和下导热硅胶吸波片层5的厚度范围均在

0.5mm‑3mm能够保证上环氧导热绝缘胶膜层6与上金属片2、下环氧导热绝缘胶膜层7与下金

属片3之间良好的粘结性能，又能够保证较好的吸波性能。

[0028] 进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并

不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、

改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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